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dispersiones o emulsiones, de sustancias organlpas formado-

Bl invento se refiere a un procedimiento para mejorar
la humectabilidad de superficies metdlicas en la aplicacion
de soluciones,.dispersiones 0 emulsiones de sustancias orgé-
nias formadoras de eapas.

La aplicacidén de capas sobre superficies metdlicas, por
ejemplo, plaecas metélicas, cintas de chapa, etc., a bhase de
sustancias orgénicas, ofrece difieultades cuando en la fa-
bricacién.quedan sobre ellas residuos de grasa, aceite, su-
ciedad u éxidos. Estas impurezas suelen dificultsar frecuénb
temente en grado cnﬁsiderable lé aplicacién ulterior de ca-
pas sobre tales materiales. Eran, por consiguiente, siempre
precisos hasta ahorﬁltrétamientds adicionales de las supef-
ficies.

" Ha sido propuesto ya él crear una superficie metélica

limpia mediante decabado en bafios acidos o alcalinos, median

L]

te desengrase en recipientes con disolventes organicos, o
biem por medio de un tratamiénto mecénico, tales como cepi-
llado o chorros dé arena; ahora hien, estas medidas resultan
muy costosas, sobre todo tratandose de rabricaciones conti-
nuas a gran escala, ocupaﬂ casi siempre un gran espacio yre-
quieren considerableé gastos de ihsvalacidn y de explotacidnl
El objeto del invento es un procedimiento realizable de
manera especlalmente sencllla, para mejorar la humectahili-

dad de superf1c1es metdlicas en ia apllcaclon de solueciones,

ras de capas, pfoce@imiento que esta caracterizado por el
hecho de que entre la superficie metdlica a revé;ti? con una
capa, y un electrodo antagonista, se conecta una tensién,
encontrandose entre los electrodos un agente disolvente o

dispersante, que puede ser dlstlnto de la sustancia organical
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a aplicar, después de lo cual se procede a aplicar 1éicépa
sin corriente, de la manera conocida. Conforme a otra carac-
teristica del invento se puede mbdif;car el procedimiento
mencionado, en el sentido de que en un método de trahajo de
una séla etapa, se dispone'enére IosAeiectrodos, en lugar
del agente disolvente o dispersante, una'solucién, disper-
sién o emulsidn, que confenga.iérsustancia orgdnica formado-
ra de la capa. o

El procedimiento de acuerdo con el invento hace posi-

ble que las supefficies metédlicas manchadas con grasa, acei-

te, suciedad u dxidos, puedan, sin necesidad de una limpieza

adicional, ser convertidas de maneraVVentajdsa en ‘humecta-
bles, mediantve tratamiento con soluciones de compuestos or-
génicos, ¥ recubrir asi las superficies con una capa unifor-
me. En superfieies ﬁetélicés recubiertas con una capa bas-
tante fuerte de 6xido, por ejemplo, aluminio con una capa de
bohemita o con una capa de 6xido generada en soiuciénimedian

te corriente continua o alterna, no sélamente se mejora la

humectabilidad, sino también la absorcidnm de tales materias

en los poros de la capaode,éxidéqzal'éer aplicado el presen-|

te procedimiento. . .

Como agentes disolventes q'dispérsantes a emplear emlel
presente procedimiento, son aproﬁiados fodos aquellos que,
en combinaeién‘con la correspondiente sustancia disuelfé,
presentan una cierta conduetibilidad minima. Son citables a
este respecto, sobre todo, los alcoholes y, en espécial, los
monobésicos y bibdsicos, tales como ei,mqﬁanol,:él etanol,
el propanol, el éter glicolmonometilico, la glicerina y el
dihidroxihexametileno. También los éteres son hien apropia-

[4

dos, por ejemplo, el éter dietilico y el éter metiletilico,
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propileno, poliamidas, poliésteres tales como el éster gli-

préacvica del procedimiento conforme al invento; no ohstante

Una viscosidad elevada, permite una menor concentracién de

asi como éteres ciclicos, tales coﬁo el tetrahidrofurano, el
dioxano, y asimiémo disolventes que contengan nitrégeno, en
especial la dimetilformamida. En el caso de que la sustancia
orgdnica que ha de ser gblicada sobrg una superficie metali-
ea no sea soluble de manera adecuada, entonces es posible
también emplear emulsiones.

Como sustancias orgdnicas que, conforme al procedimien-
to Qe acuerdo con el invento, son apropiadas para ser apli-
cadas sobre superficies metdlicas no absolutamente limpias,
pueden eitarse: Todas las éustancias organicas que, a la tem]
peratura deseada, sean-sélidas ¥y apropiadas en general para-
la fo?maeién de una capa, pudiendo ser puestas en solucidn o
emulsidn, sobre todo hidrocarburos alifaticos y aromiticos, .
hidrocarburos multinucleares, nitrocompuestos, aminas, eeto-

.
nas, compyeétos heterociclicos,~colbrahtes,~diazocompuestos,
en especial diazocompuestos fotosensitivbs._mambién resinas
sintéticés, termopléstiéas vy duropldsticas, son apropiadas,

con preferencia poliolefinas, tales como polietileno, poli=-

codlico del deido politerfetdlico, resinas de maleinatos, re-

sinas de cetonas, resinas de fenoles, etc.; resinas naturalefp

tales como 14 colofonia y la goma laca, pueden ser empleadas
esimiano - bién en el procedimiento de acuerdo con el invento.
La concentracién de la sustancia orginica en el disol-

vente 0 en la emulsion, no es decisiva para la puesta en

es de tener en cuenta el que en la aplicacidn pretendida de
un determinado grueso de capa, debiera hacerse la concentra-

cién a utilizar depender de la viscosidad de la solucidn.
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la solucidn, mientras que una menor viscosidad de ié sbiﬁ-_
cidn hace que sea ventajosa una concentracdidén mAs alta, pues
t0 que después'de separado el metal puesto en contacto con
la solucién, ésta permanece adherida con un grueso de capa

de acuerdo con su viscosidad.

Para un tratamiento por el procedimiento presente, son

apropiados fundanentalmente:todds los metaies. Ahora hien,
resultados especialmente'favorables pueden conseguirse uti-
lizando hierro, cobre, cinc y aluminio. También aleaciohes
de metaieé pueden ser recubiertas con capas con buen exito.
Superficies metédlicas condﬁctoras, aplicada§ sohre portado=-

res no metalicos, e incluso superficies que inicamente . con-

tienen metales, ¥y siempre que sean todavia conductoras, pue-

den ser tratadas por el presente procedimiento.

La forma de las superficies'metélioas no desempefia nin-

gin papel decisivo en el procedimiento de acuerdo con el in-
vento, En general pueden emplearse de manera especialmente
buena cintas, placas; alambreé-é tubos,

Ll procedimiento conforme al ihvento es aplicahle pre-
ferentémente, en el caso de'que las superficies de los meta-
les a recubrir con una capa se‘hallen ensuciadas por aceites
¥y grasas, y éstos no alteren las propiedades de la capa, una
vez aplicada ésta. |

Para la puesta en prictica del.prOCEdimiento conforme
al invento son suficientes, en la mayoria de los casos, ten-
siones inferiores a 50 voltios. Resultados especialmente bue
nos pueden conseguilrse aplicando tensiones de éﬁ%re 2y 30
voltios y, con preferencia, Qe entre 5 y 10 voltios; son po-
sibles tensiones alternas o qontinuas..khoré bien, la inten-

sidad de la tensidn utilizada no tiene ninguna importancia

JUBEN S
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ningin intercambio de cargas digno de mencién. Asi, por ejem-

invento ¥ por.ejempio, al tratarse de tensiones alternas,

se alcanzan a este particular conforme al invento, si el di-

critica, si bien es conveniente elegir la tensidon de tal mo-
do, que las sustancias existentes en la solucidn no se des-
compongan. Las corrientes utilizadas pueden ser muy pequetias,

puesto que durante la aplicacidén de la capa no tiene lugar

plo, bastardn normalmente intensidades de corriente del orden
de magnitu&‘de.10;5,amﬁerios . cm"z; el gasto en cuanto a
dispositivos elécfridos, tales cono rectificadores, transford
madores, etc., es por lo tanto en general muy pequéﬁo.
Uno de los eiectro@os que hace posible el paso de la co-
rriente, es el metal a recubrir con 1a capa; como electrbdb
antagonista es apr0piaéo ﬁn electrodo cualquiera de tipo
usual y corfiente en el comercio., Para conseguir un nmejor pa-
so de la corriente,‘se pﬁeden empiear también varioé electro-

dos antagonistas. Resultados econdémicamente especialmente

buenos se consiguen si, conforme a otra caracteristica del

se emplea también como electrodo antagonista un portador a
recubrir ¢on una capa. Con ello, ambas placas utilizadas co-
mo electrodos se ven mejoradas en su humectabilidad. En este

caso aporta ventajas el que la solucidn que sirve para la

aplicacidn de la capa, sea empleada en una capa lo mas delgada

posible entré las dos placas. ﬁesultados‘mu& favorables se

solvente-o ei liquido formador de la cépa Se:dispone entre
los electrodos en forma'absorbida én un material.poroso.

Las figurés 1l y 2 servirén para una explicaé&én mas de-
tallada del procedimiento;

La tig. 1 muestra dos placas metdlieas 1 conecvadas a

una tension con ayuda de una fuente de tensién 3. Entre es-

A mlanbo ot o
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‘conectada, mediante un elemento 8, entre el rodillo aislante

. g,
iy
e

344

. 4
N ‘..yrm-uuvfil

tas dos placas 1 se encuentra la solucidn 2jparé la apliea-
cién de la capa. A ‘ o

E1l procedimiento con%orme4alyihvehto.puedé ger puesto
en préctvica también de manera contihua. Esto ée muestra en
la fig. 2: '

Una cinta metdlica 4 es conducida por encima. de un ro-

dillo aislante 5, qué,gsté provisto de un revestimiento me-

talico 6 ¥ de una caparaislante borosé=7{ situada eﬁcima, si-
guiepdo la direccién,de'avance dibujada.vEl agénte disolven~
te o dispersanﬁé, 0 bien ia sblucién forﬁadora dé la capa,

son alimentado§ de manera eontinua arlé'capa pofosa aislante
y absorbente 7, con ayuda de un rodillo de aplicacién 10. Ia

tensidn eléctrica precisa para la aplicacién. de la capa es

5 y el rodillo de contacto 9, de_metal;

En general basta una acciéh*bfeve.de la corriente eléc-
trica, de aproximadamente 5 - 30 séguﬁdos, para alcanzar el
efecto de acuerdo con el invento; ahora bien, la duracion de
dicha acoiép no es britica-para la puesta en practica del
procedimiento, es decir que, segun las circunstancias de ca-
da caso y la constitucién de la solucidén o del metal a recu-
brir con la capa, se puede aplicar un tiempo mis largo o méé
corto para el paso de la corriente. '

Las superficies metdlicas, una vez desconectada la ten-
sién aplicada y todavia con el disolvente ahora humectante y
adherido sobre la superficie, son provistaé de;lé‘capa de la
solucidn correspondiente de la manera conocida,:;in corrien-
te eléctrica. Esta manera de,proceder:es de importancia, so-

bre todo cuando la sustancia organica a aplicar, o bien re-

sulta dificil de disolver o de dispersar en el disolvente, o
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fuente de tensién continua. A continuacidn se hizo pasar du-

bien si corre peligro de ser descompuesta por la tensién
eléctrica a conedtap;

En una vafiante de la forma de realizacién del procedi-
miento conforme al invento se pﬁede, en condiciones totalmen-
te anélogas'g laQAantériormente.descritas, emplear primera-
mente, en lugar del disolvente, exclusivamente la solucién.

Una vez terminada la accidén de la corriente, se elimina
en este caso el metal, y se procede a secar la solucidn exis+
tente sobré la guperfieie, qne'ahora humedece totalmente,
eventualmente después de centrifugarse un exceso de la misma
todo ello de la manera en si gonocida. . ‘
Ejemplo 1° '

DosAplacas de aluminio méiamente humectables, cada una

de ellas con una superficie de 500 cm2 ¥y que, como consecuen-

3

cia de vestlglos de acelte, no podia ser humede01da con dio-

xano, fueron sumergldas en glicol metlllco hg conectadas a ung

rante 20 segundos una tensidén de 5 voltios, seguidamente se
sacaron las placas de la solucidn y, en estado todavia hime-
do, fueron recubiertas en una centrifuga, de la manera en si

conocida, con una capa a base de una solucién de 0,1 % de ro

T

damina B y.2 % de'.una ‘vesina (del tipo novolaca, hecha reac-
cionar con écido cloroacético). las placas demostraron ser -
ahora- bien humectables, con lo que se pudo conseguir una
apllcaclon unlforme de la solucidn.

Ejemplo 2¢

Entré3dos.placas de aluminio se colocd papei de filtro

de un grueso de. aprox1madamente 1,3 . 10'2 em, que estaba ins

pregnado con una soluclon de 0,2 % de rodamina By 1% de ret

sina (del tipo novolaca, hecha reaccionar con dcido cloroacé

A
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tico) en dioxano, y las dos placas de aiﬁmiﬁio fuefon unidas
a una fuente eléctrica de tension continua. Seguidamente se
conectd duranté 30 segundos una tensién de % voltios, a con-
tinuacidén se ‘retiraron las'placas, elimindndose el exceso de
solucidén con ayuda de una centrifﬁga, y secéndose 1a capa.
Tas placas quedaron recubiertas con una capa uniforme en to-

dos los lugares de su superfiecie.

AL no-ser conectada la tensidén en un tratamiento de pla

cas-de aluminio en la manera descrita mds arriba, Unicamente

quedo adherida la capa en lugares sueltos.

.

Ejemplo 3¢

Fueron tratadas dos placas de aluminio como las descii-
tas en el ejemplc 1%, de la misma manera. indicada en dicho
ejemplo. En lugar de dioxano se utilizd, en calidad de disol-
vente, dimetilformamida que,'anteé de'la aplicacign de la co-
rriente eléctrica, dnicamente'humedéciéfmuy poco.las placas
de aluminio., E1 éxito con ello conseguido, se’éorrespbndié
con el del ejemplo 1¢,

Ejemplo 4¢

Entre dos placas de aluminilo, cada una de ellas con una
superficle de 300 cm2 ¥y que,.éomo consecuencia de vestigios
de grasa, no resultaba humectable mediante glicol metilico{
se colocé papel de filtro de un grueso de aproximadamente
1,5 1072 cﬁ, que habia sido impregnado cqh una solucién 4l
1% de 1-/T4'-metilbenzol-1'-sulfonil-)-imino/-2-(4"-metoxi-
ﬂenilamino-sﬁlfonil)—benzoquinon—(1,4)—diazida—(4) en glicol
metilico, y las.dos piacas de aluminio fueron apiicadas é
una fuente ‘eléctrica de tensidn continua. A continuacidn se
conecté durante 5 segundos una tensidén de 8 voltios entre la

dos placas, se retiraron las placas, y se secl la capa de la

wd
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{ se virtié una solucién al 2 % de 1—ZT2'.4‘.5'-trimetilbenzdln

-cas metalicas se conectd durante 40 segundos una tensidn de

dos, ¥y una tela meté;ica de cohre situada a una distancia de

ella de 1/2 cm y en calidad del otro électrodo; fueron introt

'~ 10 =

solucién, que ahora humedecia y se adheria excelentemente. -

Bjemplo 5¢
Entre dos placag'de cobre de edScaso grueso ¥y con una su
2

T

N -
perficie cada una de ellas de 200 cm™ y ligeramente oxidada,

1‘-sulfonil)-imin@7-2~(4"fclorofenil-amino~sﬁlfonil)—benzo-

quinon~(1.4)—diazidae(4)‘en glicol metilico, y a las dos pla

8 voltios; Las placas fueron sacadas seguidamente, se cen-

trliugé el exceso de solucidm y se secd la capa, que ahora

humedecia unlformemente. ' '
Bl mlgmo ensayo se realizd también con placas de hierro

y de cinc, con éxito excelente.

Ejemplo 6%

.Una cin@a de aluminio én-calidad de uno de los eleectro-

ducidas en’una solucidén como la descrita en el ejemplo 5¥%.

Durante 10 segundos se conecto entonces entre los dos elec-

trodos una fensién de 20 voltios. Después de desconectada la|

tensién,..ofrecio la cinta de aluminio una humectabilidad ab-
solutamente satisfactofia después de sacada de la solucidn,
en cdntraposicién a lo extraondinaiiamente'mal que era hune-
decida por'la,sélﬁcién antes de la aplicacidén del proecedi-
mientp; comb consecuenéia dé~los_vestigios.de grasa,
Ejemplo 7% ' .

Se.procediékcbmo en el ejemplo 49v, si'bign la soluciébn
de eosina 'y 5 % de gelatlna en agua.

En resumen, la Patente de Invenclon que ‘'se solicita de-

. R Eoral
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Jnes 1 8 2, caracterizado porque también como electrodo anta-

-1-

berda recaer sobre las siguientes:

— REIVINDICACIONES -

1. Un procedimiento para mejorar la humectabilidad de
superficies metdlicas en la aplicacidn de solucidnes, disper-
sionés o0 emulsiones de sustancias orgén;éas fbimadoras de ca-
pas, caracterizado por conedtarse una tensidn entre la super
ficie metdlica a reéubrir con.una capa, ¥ un electro&o anta~
gonista, encontrindose entre 1los eledtrodos un agente disol-
vente o dispersante, que puede ser distinto que la sustancia
orgénica a aplicar, a continuacién de lo cual se procede a
la aplicacidén de la capa dé la manera conoc;da, sin corrien-
te. ) ‘ '

2. Un procedimiento de acuerdo con la reivindicacién 1

modificado en el sentido de que, en un método de trabajo de

una sdla etapa, se dispone entre los electrodos, en lugar del

agente disolvente o dispersivo:, una solucidn, dispersidn o
emulsidn, que contiene la sustancia,orgdnica formadora de la
capa.

3. Un procedimiento de .acuerdo con las reivindicacio-

gonista se emplea un portador a recubrir con una capa.

4. Un procedimiento de acuerdo con las reivindicacio-
nes 1, 2 6 3, caracterizado porque el disolvente o el 1iqui-
do formador de.la capa se disﬁone gntrevlos electrodos ab-
sorbido en un material poroso.

5. Se reivindica por {ltimo como objeto sobre- el que
ha de recaer la Patente de Invencién que se soiiéita: "UN
PROCEDIMIENTO PARA mEJORAR LA_HUMEGﬁABILIDAD DE SUPERFICIES
METALICAS" "

Todo conforme quéda descrito y reivindicado en la pre-

e ———— e e ———— e ——— s
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' grafiadas y dibujos adjuntos.

- la-

sente Memoria descriptiva que consta de doce paglnas mecano-

.

Madrid, 29 de Abril 1.968

BERNARDO UNGRIA
D.p.
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